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Collaboration entre congatec et Qualcomm pour impulser la prochaine vague technologique grâce aux plates-formes haute performance Qualcomm Dragonwing
Les Computer-on-Modules embarqués de congatec accélèrent l’IA de périphérie haute performances avec les processeurs Qualcomm Dragonwing

Deggendorf, Allemagne, 20 novembre 2025 * * * congatec, l'un des principaux fournisseurs de technologies embarquées et edge computing, annonce une collaboration technologique avec Qualcomm Technologies, Inc. qui va accélérer la commercialisation d'applications IA embarquées hautes performances en périphérie pour les produits industriels soumis à des contraintes de taille, de puissance et de poids (SWaP) basés sur les processeurs Qualcomm Dragonwing™. Dans un premier temps, cette collaboration technologique permettra aux développeurs utilisant les processeurs Qualcomm Dragonwing IQ-X Series de bénéficier de la polyvalence de la gamme de Computer-on-Modules COM-HPC Mini prêts à l'emploi de congatec. 
[image: ]
« Notre nouvelle collaboration technologique avec Qualcomm Technologies permet aux développeurs d'atteindre le même niveau de performances informatiques extrêmes et de débit d'interface avec une conception basse consommation qui n'était possible qu'avec les architectures x86 depuis des décennies », a déclaré Konrad Garhammer, CTO & COO de congatec. « Pour la première fois, les développeurs peuvent créer des applications embarquées haut de gamme qui tirent parti de l'efficacité énergétique et des performances par watt exceptionnelles pour le matériel embarqué le plus gourmand en performances, dans un format presque aussi petit qu'une carte de crédit. »

[image: ]« Notre collaboration avec congatec réunit les meilleures performances informatiques de leur catégorie, une efficacité énergétique de pointe, une IA intégrée et les fonctionnalités de niveau industriel de la série Dragonwing IQ-X avec la flexibilité, l'évolutivité et la robustesse du portefeuille COM-HPC Mini de congatec et de son écosystème prêt à l'emploi », a déclaré Enrico Salvatori, Senior Vice President et President de Qualcomm Europe, Inc. « Ensemble, nous menons la transformation des industries intelligentes en proposant des plates-formes de haut niveau qui permettent à nos clients de créer des PC industriels de nouvelle génération et de déployer des applications d'IA en périphérie à grande échelle. »

A propos de congatec COM-HPC Mini
L'écosystème de modules embarqués COM-HPC Mini de congatec est basé sur la spécification de base COM-HPC du PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG). Mesurant seulement 95 mm x 70 mm, le COM-HPC Mini avec processeurs Dragonwing IQ-X Series répond à la demande croissante d'applications d'IA hautes performances en périphérie et économes en énergie sur des marchés tels que la sécurité, la vente au détail/les points de vente, la robotique, les technologies médicales et l'automatisation industrielle. Offrant une densité de performances accrue, l'écosystème COM-HPC Mini de congatec est idéal pour toutes les applications optimisées en termes de taille, de poids et de puissance (SWAP) qui reposent sur la conscience situationnelle (par exemple, la vision, les sons et les capteurs) ainsi que sur l'IA locale. Les appareils médicaux mobiles, les bornes de sécurité, les systèmes de caisse automatique, les véhicules autonomes et les applications qui exécutent localement de grands modèles linguistiques sont également bien adaptés.

Plus d’informations sur : https://www.congatec.com/en/ecosystems/com-hpc-mini-ecosystem.

###

À propos de congatec 
congatec est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants matériels et logiciels haute performance pour les solutions informatiques embarquées et edge computing basées sur des Computer-on-Modules (COM). Ces modules informatiques avancés équipent des systèmes et des appareils dans divers secteurs, tels que l'automatisation industrielle, la technologie médicale, la robotique, les télécommunications, etc. Les écosystèmes haute performance aReady. de congatec simplifient et accélèrent le développement de solutions, du COM au cloud. Cette approche prête à l'emploi combine les COM avec des services et des technologies personnalisables qui permettent des avancées en matière de consolidation des systèmes, d'IoT, de sécurité et d'intelligence artificielle. Soutenu par son actionnaire majoritaire, DBAG Fund VIII, un fonds allemand de taille moyenne axé sur la croissance des entreprises industrielles, congatec dispose du soutien financier et de l'expertise en matière de fusions-acquisitions nécessaires pour tirer parti des opportunités offertes par un marché en pleine expansion. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.congatec.com/ ou suivez-nous sur LinkedIn et YouTube.

Les produits de marque Qualcomm appartiennent à Qualcomm Technologies Inc. et/ou ses filiales. Les brevets de Qualcomm sont concédés sous licence par Qualcomm Incorporated.
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